
平成２６年度京都大学ジョン万プログラム 学生派遣 奨学支援制度 

＜ケンブリッジ大学 大学院 短期研究型プログラム 募集要項＞ 

 

 

１．ジョン万プログラムの趣旨 

  京都大学ジョン万プログラム学生派遣奨学支援制度は、世界のトップ大学へ留学する本学の日本人

学生等に対し、京都大学が教育研究活動に必要経費を支援することにより、我が国と諸外国との相互理

解と友好親善を増進し、国際的にも指導的立場で活躍できる優秀な人材の育成及び高度化に努め、グロ

ーバル人材の育成に必要な日本人学生の海外留学を促進するとともに、京都大学の国際化・国際競争力

強化に資することを目的とする。 

 

 

２．支援予定人数 

  ２～３名 

 

 

３．派遣先の内容 

（１）派遣先大学： 

英国・ケンブリッジ大学 大学院 

 

（２）ケンブリッジ大学 Centre for Smart Infrastructure and Construction のメンバーとして、 

下記のいずれかのプロジェクトに参加する形で研修を行う。 

1. Powering a wireless sensor network with different energy resources, such as wind 

turbine 

2. Signal processing of distributed fibre sensor analyzers 

3. Crowd sourcing 

4. Portable accelerometer and microphone system 

5. Vibration Energy Harvesting 

6. Low power MEMS strain sensors 

7. System-level calibration of wireless sensor network 

 

（３）奨学支援内容： 

  支援期間中、短期派遣留学生に対して授業料及び渡航費・生活費を支給する。 

海外旅行保険（治療・救援無制限のもの）は自己負担とする。 

   

 

４．派遣期間 

  平成２６年８月１５日（金） ～ 平成２６年９月３０日（火） 



５．応募者の要件 

以下の全ての要件を満たす者 

1. 京都大学大学院修士課程１年または２年に在籍している学生 

2. 一定の英語力を有する者（IELTS:6.0/ TOEFL iBT:80/ TOEFL PBT:550 が目安) 

3. 将来的にケンブリッジ大学博士課程への進学意欲のある者が望ましい 

4. 工学研究の第一人者としてグローバル交流のかけはしになる研究者を目指す者 

5. 日本国籍を有する者、又は永住外国人であること 

 

※留意事項 1：同時期に行われる他の派遣プログラムとの併願はできない。 

※留意事項 2：同一年度内での他のジョン万プログラム奨学金支援制度との併給は認めない。 

 

 

６．説明会の実施 

日時：２０１４年６月２５日（水）１８:１５-１９：１５ 

場所：桂キャンパス Ｃクラスター Ｃ３棟 第３講義室 

 

 

７．応募書類と応募方法 

（１） 応募書類 

① 参加申込書 （オンライン申請後に印刷した参加申込書に署名したもの） 

② 参加志望動機書（所定の様式を以下の URL からダウンロードしてください） 

③ 英語能力証明書 （IELTS または TOEFL の正式証明書コピー） 

※応募時に有効なスコアを持っていない場合、書類審査時までに提出可能であれば応募可能。 

④ 英文学業成績証明書 

※学部在籍時の学業成績証明書と合計２枚ご提出ください 

※京都大学以外の大学より編入した者は、編入前の大学在籍時の成績証明書を提出してください 

⑤ 成績評価係数算出計算書（所定の計算書を以下の URL からダウンロードしてください） 

※学部在籍時及び大学院での成績証明書に対してそれぞれ１枚、合計２枚提出してください。 

⑥ 指導教員及びその他の教員作成の英文推薦書各１通 

⑦ 英文履歴書 

⑧ 英文業績一覧 

※ 所定様式ダウンロード先 URL： http://www.john-man.rp.kyoto-u.ac.jp/student/index.html 

 

（２） 応募方法 

１）オンラインで応募申請 

   （入力画面→確認画面→印刷画面の順番に進み、参加申込書を印刷） 

※応募書類の内、②を入力画面の提出書類１の欄に、③を提出書類２の欄にアップロードする 

※印刷した参加申込書に必ず署名する 



オンライン申請画面の URL： 

https://area34.smp.ne.jp/area/p/nita0mjmel1pepbt9/hbbQ7J/login.html 

ログイン ID： Htanki_haken1404 

ログインパスワード： 3Ksy1mNU9 

 

２）オンラインで申請後、提出書類①、④～⑧を下記提出先まで提出すること 

 

８．提出先と提出期限 

国際交流センター内 研究国際部 国際学生交流課 交流支援掛 和田 Tel:075-753-2543 

平成２６年 ７月 ４日（金）午後５時【厳守】 

 

９．審査及び採否の通知 

  選考委員会による選考（１次審査：書類審査 / ２次審査：１次審査合格者の面接審査を予定） 

※採否の通知は応募者全員に通知する。最終合格者については別途部局長宛にも通知する。 

書類審査に通過した者には別途面接日時の案内をする。 

 

１０．本件照会先 

国際交流推進機構 国際交流センター ルチラ・パリハワダナ教授  

E-mail： palihawadana.ruchira.8n＊kyoto-u.ac.jp （＊を＠に変えてください） 

 

研究国際部 国際学生交流課 交流支援掛 和田 怜子 

E-mail： john-mung＊mail2.adm.kyoto-u.ac.jp （＊を＠に変えてください） 

 


